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二、说明、目录、图表目录
电子级银粉在银导电浆料中起着核心作用，其形貌结构、粒度及分布特性、松装及振实密度

、比表面积、烧结性能、抗腐蚀性能等均会影响浆料的使用性能，而形貌结构特征和粒度特

性是最关键的特性，直接或间接决定着其他性能。全球电子级银粉主要生产地区主要分布于

日本及美国。主要生产企业包括日本DOWA、日本德力、美国Ames Goldsmith、美国Ferro、

美国杜邦、瑞士Metalor等。其中日本DOWA因其电子级银粉产品粒径范围小、表面有机包覆

好、分散性良好以及质量稳定特点，垄断局面明显，占全球50%以上的电子级银粉市场份额

。目前国内能大规模供货的电子级银粉企业较少，绝大部分是进口产品或者外资在华合资企

业生产。在国内电子级银粉市场上日本DOWA（日本同和）约占有70%市场份额，国产电子

级银粉约占有30%市场份额。目前国内的苏州思美特表面材料科技有限公司、宁波晶鑫电子

材料有限公司、苏州银瑞光电材料科技有限公司、广东羚光新材料股份有限公司等厂商电子

级银粉质量在不断提升并实现量产，逐渐成为国内市场主要电子级银粉供应商。随着国产电

子级银粉创新能力增强，其在产品供应、技术服务的及时性以及成本等方面有优势，国产电

子级银粉替代空间较大。中企顾问网发布的《2023-2029年中国电子级银粉产业发展现状与未

来前景预测报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相

关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容

中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当

前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。 报告目录：

第一章 我国电子级银粉概述

第一节 行业定义

第二节 行业特点和用途

第三节 电子级银粉产业链

 

第二章 国外电子级银粉市场发展概况

第一节 全球电子级银粉市场分析

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

第四节 美洲地区主要国家市场概况

 

第三章 2024年我国电子级银粉环境分析

第一节 我国经济发展环境分析

第二节 行业相关政策、标准



 

第四章 我国电子级银粉技术发展分析

第一节 当前我国电子级银粉技术发展现况分析

第二节 我国电子级银粉技术成熟度分析

一、球状电子级银粉制备工艺

二、片状电子级银粉制备工艺

第三节 中、外电子级银粉技术差距及其主要因素分析

第四节 未来提高我国电子级银粉技术的策略

 

第五章 电子级银粉市场特性分析

第一节 电子级银粉市场集中度分析及预测

一、中国电子级银粉市场竞争格局

二、中国电子级银粉主要生产企业及产能统计

第二节 电子级银粉SWOT分析及预测

一、优势电子级银粉

二、劣势电子级银粉

三、机会电子级银粉

四、风险电子级银粉

第三节 电子级银粉进入退出状况分析及预测

 

第六章 我国电子级银粉发展现状

第一节 我国电子级银粉市场现状分析

第二节 我国电子级银粉产量分析

一、我国电子级银粉生产区域分布

二、2018-2022年我国电子级银粉产量

第三节 2019-2023年我国电子级银粉市场需求分析

一、2019-2023年我国电子级银粉需求量

二、2022-2023年我国电子级银粉主要应用领域分布

第四节 我国电子级银粉价格趋势分析

一、2019-2023年电子级银粉价格分析

二、影响电子级银粉价格的因素

三、未来几年电子级银粉市场价格预测



 

第七章 2019-2023年我国电子级银粉行业经济运行

第一节 2019-2023年电子级银粉行业偿债能力

第二节 2019-2023年电子级银粉行业盈利能力

第三节 2019-2023年电子级银粉行业发展能力

第四节 2019-2023年电子级银粉行业企业数量及变化趋势

 

第八章 2015-2023年我国电子级银粉进、出口分析

第一节 2015-2023年中国电子级银粉进出口总量分析

一、2015-2023年中国电子级银粉进口量

二、2015-2023年中国电子级银粉出口量

第二节 2015-2023年中国平均粒径＜3微米的非片状电子级银粉进出口分析

一、2015-2023年中国平均粒径＜3微米的非片状电子级银粉进口量

二、2015-2023年中国平均粒径＜3微米的非片状电子级银粉进口金额

三、2015-2023年中国平均粒径＜3微米的非片状电子级银粉出口量
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一、2015-2023年中国平均粒径＜10微米的片状电子级银粉进口量

二、2015-2023年中国平均粒径＜10微米的片状电子级银粉进口金额
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第九章 2019-2023年主要电子级银粉企业及竞争格局

第一节 日本DOWA

一、企业概况

二、产品结构

三、2019-2023年公司电子级银粉销量

四、发展战略

第二节 美国AMES GOLDSMITH

一、企业概况

二、产品结构

三、2019-2023年公司电子级银粉销量



四、发展战略

第三节 苏州银瑞光电材料科技有限公司

一、企业概况

二、产品结构

三、2019-2023年公司电子级银粉销量

四、发展战略

第四节 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

一、企业概况

二、产品结构

三、2019-2023年公司电子级银粉销量

四、发展战略

第五节 广东羚光新材料股份有限公司

一、企业概况

二、产品结构

三、2019-2023年公司电子级银粉销量

四、发展战略

第六节 江苏博迁新材料股份有限公司

一、企业概况

二、产品结构

三、2019-2023年公司电子级银粉销量

四、发展战略

 

第十章 2024-2030年电子级银粉投资建议
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四、营销战略规划
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